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Modulares Heif3luft und Reworksystem
Alle Funktlonen',gdle Sie fiir SMD Rework Aufgaben
benotlgen in‘einer ll(ompakten Station.
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Alle Funktionen, die Sie fiir SMD Rework Aufgaben benotigen,
finden Sie hier in einer kompakten Station.

Ein preiswertes SMD Rework-System kann mit der Station FR 811, der dazugehérigen Software und den optionalen
Geréaten zusammengestellt werden.
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Sie haben die Maglichkeit ein professionelles Temperaturprofil
anzulegen, mit sechs Stufen kombinieren Sie HeiBluft und Unterhitze.

Eine klassische Temperatur Profil besteht aus 5 Stufen, wie in der Grafik
dargestellt. Mit der FR811 haben Sie die Moglichkeit ein 6 stufiges Profil

an

zulegen, nach dem die HeiBluft-Temperatur, HeiBluft -Volumen und Zeitdauer

fur jede Stufe geregelt und gespeichert werden. Die FR 811 ist somit in der Lage,
ein komplettes Temperaturprofil anzulegen, welches dem eines Reflow-Ofen-Pro-
fils in Nichts nachsteht.

Speichern Sie die thermischen Daten

Indem Sie den mitgelieferten Thermopaar-Temperatur-Sensor mit der Station
verbinden, kénnen Sie die Temperatur Ihres Bauteils oder der Leiterplatte im
Prozess messen und abspeichern.

In der Einstellung ,, TC Link" kann die Temperatur live Uberwacht werden und die
Heizleistung wird geregelt. Der Thermosensor Uberwacht live die Temperatur an
dem Bauteil oder der Leiterplatte und die Temperatur an dem gemessenen Punk
folgt dem gewunschten Profil.
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Bedienung und Uberwachung am PC

Sie kénnen Ihre FR-811 mit einem USB Kabel direkt mit ihnrem PC oder Notebook

ve

rbinden. Die mitgelieferte Software erméglicht die grafische Darstellung lhres

aktuellen Profils oder erméglicht die Uberwachung des Prozesses. AuBerdem

ko

nnen Sie das Profil wechseln, oder die Parameter verandern. Alle Werte und

Grafiken kénnen per csv Format exportiert werden.

Schnittstelle und Steuerung der Unterhitze

Die FR811 Ubernimmt auch die Steuerung der Einstellungen und Arbeits-
Parameter der optionalen Unterhitze.
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HeiBluftkolben)

USB Anschluss-
Terminal PC
: Netzkabel
Anschluss
USB Anschluss-
Terminal I/F Sicherung




Hohe Leistung und ein grof3es HeiRluft Volumen fiir die
schnelle und zuverlissige Entfernung von Komponenten

Ein Werkzeug, das mit einem leistungsstarken HeiBluftstrom und einer groBen Heizleistung zur Reparatur von Leiter-
platten mit hoher Warmekapazitat bereitstellt, sowie gentgend Luftdurchsatz und das geeignete HeiBluftvolumen fur
Leiterplatten mit hoher Packungsdichte, bietet.

/*9 Hottest and most powerful
POWER

in our hot air series

Temperatur-
bereich 50 bis

o

C

TURBO

Luft-
volumen

@ Extrem leistungsstarke

Fan

Turbine fiir groBes Luftvolumen

5Mal 5L/mm h|s11 5L/m|n.

*1 Varies depending on nozzle shape.

Intuitiv bedienbares Menii iiber LCD Display . Anbindung und Steuerung iiber PC moglich

> OHAKO -

k FR-811& A
Gut lesbares LCD Display

Ausgestattet mit einem LCD Display
mit Informationen Uber Einstellungen
und Status auf einen Blick.

Die grafische und schriftliche
Darstellung ermdglicht das intuitive
Bedienen und Auslesen der
Informationen

Beweglicher
Hauptkontroll-Knopf
Uber den joystickartigen Hauptkon-

troll-Knopf kénnen sie leicht die
gewdlnschten Einstellungen auf dem

LCD Display wéahlen oder verandern.

Fur eine einfache Handhabung
kénnen Sie durch verschiedene
Mandver wie drehen, driicken und
kippen des Haupt Kontrollknopfes
fast alle Einstellungen vornehmen.

Verbindung zum PC

Uber das USB Terminal kénnen Sie
die Station direkt mit ihnrem PC
verbinden. Die dazugehorige
Software kann ihnen wahrend des
Arbeitsvorgangs die entsprechen-
den Werte anzeigen, diese
aufzeichnen oder ihnen die
Temperaturdaten live am
Bildschirm anzeigen.

QSB Terminal zur einfachen
Ubertragung von Daten

Uber einen USB Anschluss kénnen
Sie auf einem Datentréager Daten
direkt abspeichern, auch ohne den
Einsatz eines PC.



HAIKOFR-811

Neue benutzerfreundliche Funktionen
fiir SMD Rework Aufgaben

Abhebe-Anzeige

Durch Voreinstellung der Abhebefunk-
tion wird ein Bauteil automatisch mit der
Pipette abgehoben wenn das Lot
geschmolzen ist. In diesem Moment gibt
die Anzeige an, dass ein Bauteil
abgehoben wird.

Auch wenn das Bauteil und die
Lotverbindung durch die DUse verdeckt
werden, kann der Anwender das Bauteil
leicht und sicher abheben.

Vakuum-Abhebefunktion

Das Bauteil wird mit einem Saugnapf-
Pipette und durch ein Vakuum sanft
abgehoben, nur nachdem die HeiBluft
das Lot aufgeschmolzen hat. So wird
vermieden, dass durch zu starke
Krafteinwirkung zusammen mit dem
Bauteil auch die Leiterbahn von der
Leiterplatte entfernt wird.
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Neuer Diisentyp zur Verbesserung
der Temperatureigenschaften

Bei den neuen Dusen wird der
Wirkungsgrad zur gleichm&Bigen
Erwarmung durch die HeiBluft dadurch
gesteigert, dass zur Konvektion
innerhalb der Duse Luftschlitze im
oberen Bereich der Duse eingefihrt
wurden (Nur bei BGA-Dusen).

Diisenwechsel in einem Arbeitsgang

Die Dusen fur viele unterschiedliche
Bauteile kdnnen schnell gewechselt
werden. AuBerdem sind die herkémmli-
chen DUsen kompatibel. Das Heizele-
ment kann leicht und sicher ausge-
tauscht werden.

R r
Am rrtg&%

—— = -

Image photo



Stellen Sie Ihr kostengiinstiges SMD Reworksystem zusammen:

Aus den optionalen Komponenten: Unterheizung, Platinen- Halter und Befestigungs-Stativ

Beispielaufbau

Optionales Zubehor
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Teile-Nr.: C5029 r Teile-Nr.: C5028

o\l '
Stativ Typ L StativM Unterheizung zur FR 811
Der Platinen Halter kann einfach auf der Unsere Empfehlung wenn Sie nicht die zur Bestehend aus Karbon Heizern,
groBen Basisplatte befestigt werden. FR 811 gehdrige Unterheizung oder eine getrennt in zwei separate Heizbereiche.

andere Unterheizung verwenden moéchten.

Part number: C5027

Teile-Nr.: B5098 Teile-Nr.: B5136

Platinen-Halter Leiterplatten-Clip i Leiterplatten-

vereinfacht die Platzierung, Entnahme und Auch flir ungleichméBig ! Unterstiitzung
Bewegung von Leiterplatten, speziell wenn es geformte Leiterplatten 7 Tragt die Leiterplatte vor . o
um die Fein-Justierungen geht. & unten um Krimmungen .

zu vermeiden.




B Ersatz Diisen

N51-01 N51-02 N51-03 N51-04

=

BGA N51-10 for4 x 4 N51-11 for 6 x 6 N51-12 for 8 x 8 N51-13 for 10 x 10 N51-14 for 12 x 12 |
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BGA N51-25 for 38 x 38 N51-26 for 40 x 40 .
ELECR CIEIR | part No. N51-50 Diisen Set
- / Die Standard-Duse (N51-02)
/\ i IO ist im Set nicht enthalten.
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FR-811
M Lieferumfang H Technische Daten
Leistungsaufnahme ~ 1200W (230V), 1300W (240V)

Temperaturbereich 50 bis 600°C

H Station

Leistungsaufnahme 30 W

Luftvolumen 001-100% (5 to 115 L/min.)
Abmessungen 160 (W) x 145 (H) x 220 (D) mm
Gewicht 1.5kg

M HeiBluftkolben

Leistung 1170W (230V), 1270W (240V)
Gesamtlange 250 mm

Gewicht 180 g

* Gesamtlange und Gewicht ohne Kabel
Station mit HeiBluftkolben, Ablage fur HeiBluftkolben, Stellknopf fur die Pipette * Die Daten zum Luftvolumen sind Referenzwerte

(mit Schraube), Pipetten-Saugnépfe (2 Stck. pro Format @ 3mm, 5 mm, 7,6 mm) diese Werte variieren nach eingesetztem Dusenformat
USB Kabel, Software (CD-Rom), Thermosensor, Thermoisolation, Netzkabel
Bedienanleitung
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